共用部分：
1. 标记:
1) 在底层阻焊层加快捷全套标记（包括周期）；
2. 钻孔：
1) 成品≤0.3mm的孔公差按：+0.08mm/-∞；NPTH公差：+0.1/-0.05mm；铣槽孔公差：+/-0.1mm；
3. 表面工艺：
1) 金手指：Ni：3-8um，Au：0.8-2.0um，倒角角度：45度，深度：1mm；
4. 阻焊:
1) 阻焊厚度：铜面上10-50um，拐角处：最小5um；
5. 外形、拼板:
1) 外形公差+/-0.1mm；
2) 如果客户ＳＰＥＣ里没有指示如何做工艺边，也没有特殊强调不要加邮票孔，或者只有桥连标识，请统一按桥连+邮票孔制作（如果客户ＧＥＲＢＥＲ里有工艺边信息，请按ＧＥＲＢＥＲ处理），邮票孔孔壁到导体距离大于20MIL，其他按如下图示（单位：mm）；顾客说明中的5.8.6即就是如下图示
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3) V-CUT：角度30，深度：大于等于0.1mm；板厚1.5-1.6mm时，余厚按0.45+/-0.1mm；
4) 反光点：焊盘1mm、阻焊开窗最大2MM;反光点中心距离板边5mm；
6. 其他:
1) 打叉板：Set中unit数            允许打叉数
               1-2                       0

               3-5                       1

              6-10                       2

              ＞11                       3
预审部分：
1. 其他：
1) 顾客要求EQ用纯英文，不得含中文；
CAM部分：
1. 其他：
1) CAM在ERP终检工序备注：对于打叉板，需要用黑油将反光点盖住；
